(3 HP Etch

HP Etch investol huomispaivan vaatimuksiin.

Pystyakseen kohtaamaan aina korkeammat juotospastastensiilien laatuvaatimukset, mita
tulee PCB:n pintakiinnitykseen yha tiheampia ”pitch”

valeja kaytettdessa. HP Etch on viime vuosien aikana investoinut markkinoiden
edistyksellisimpiin laitteisiin.

CAD-tybasemat: GENESIS 2000 ja CAM 350.

Filmitulostin 2,5 micrometer hajaantumisella, Puhdastilaan asetettu kosteus- ja

lampdtilatarkkailu, joka takaa aukkojen kohdistustarkkuuden +-5 micrometer koko

stensiilipinta-alalla.

- Valotuskone kameratallentimilla

- Etsauskone parantuneella teknologialla, joka mahdollistaa kontrolloidun syovytyksen
paastokulmille ja aukoille.

- "Tiimalasietsauksen” olemme lopettaneet jo kauan sitten.

Lapileikkaus stensiilin aukosta (pad)
Raakkeli puoli
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x +D,D1mm PCB pUOIl
+0,02mm

HP Etch etsaustapa paastdokulmalle Etsattu Pad

Ystavallisin terveisin
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